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Abstract (en)
The invention relates to a contact sleeve (bush, tube) for insertion in a recess (6) of a support component (2) of a measurement mechanism, which
contact sleeve can be electrically connected to the measurement mechanism. In this arrangement a contact screw (12) can be screwed into the
recess, by which screw a printed circuit board (11) can be pressed into contact against a frontal opening region of the recess (6). A wiring path
region (17) of the printed circuit board (11) can thereby be electrically connected to the contact sleeve (7). The contact sleeve (7) has, on its end
facing the printed circuit board (11), a flange-like extension extending approximately radially outwards, which extends into the frontal opening region
of the recess (6) between the support component (2) and the printed circuit board (11) which can be pressed onto it. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Kontakthllse zum Einsetzen in eine Ausnehmung (6) eines Tragerbauteils (2) eines MeBwerkes, die mit dem
MeBwerk elektrisch leitend verbindbar ist. Dabei ist in die Ausnehmung eine Kontaktschraube (12) einschraubbar, durch die eine Leiterplatte (11)
in Anlage an einen stirnseitigen Mindungsbereich der Ausnehmung (6) anpreB3bar ist. Ein Leiterbahnbereich (17) der Leiterplatte (11) ist dabei mit
der Kontakthilse (7) elektrisch leitend verbindbar. Die Kontakthiilse (7) weist an ihrem der Leiterplatte (11) zugewandten Ende eine sich etwa radial
nach auBBen erstreckende flanschartige Erweiterung auf, die sich in den stirnseitigen Miindungsbereich der Ausnehmung (6) zwischen Trégerbauteil
(2) und darauf anpreBbarer Leiterplatte (11) erstreckt. <IMAGE>
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